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УДК 621.3.049.77:006.354 Груши Э02

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

.МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
Основные размеры

Integrated microcircuits, basic dimensions

ГОСТ
17467-88

(CT СЭВ 5761-86)

ОКП 63 0000

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на интегральные микро­
схемы в корпусах и устанавливает их габаритные и присоединитель­
ные размеры.

Стандарт не распространяется на микросхемы СВЧ диапазона.
Термины и определения соответствуют ГОСТ 17021—88 и при­

ложению 1.
1. Размеры микросхем в корпусах должны соответствовать ука­

занным на черт- 1—26 и в табл. 1—45.
Размеры микросхем приведены с учетом покрытий.
Буквенные обозначения размеров приведены в приложении 1.
2. Размеры микросхем приведены без учета крепления и специ­

альных конструктивных элементов для дополнительного отвода 
тепла.

Размеры этих элементов указывают в стандартах или техниче­
ских условиях на микросхемы в корпусах конкретных типов.

3. По форме проекции тела корпуса интегральной микросхемы 
на плоскость основания и расположению выводов корпуса подраз­
деляют на типы и подтипы, указанные в приложении 2.

4. Указании о нанесении размеров в габаритных чертежах на 
конкретные конструкции микросхем приведены в приложении 3.

5 При разработке микросхем, размеры которых отсутствуют в 
настоящем стандарте, необходимо руководствоваться формулами, 
приведенными в приложении 4.

6. В технически обоснованных случаях для микросхем, не под­
лежащих по своим конструктивно-технологическим и техническим 
характеристикам для применения при автоматизированной сборке

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

@  Издательство стандартов, 1969



С. 2 ГОСТ 17467—88

аппаратуры по согласованию с потребителем допускается увеличе­
ние размеров Z**ко. и Z i„aKC. при соблюдении следующих усло­
вий: Z e e , e e Z e Z e : 2e<Z<.3e и т. д. при соответствующем увели­
чении габаритных размеров Доке и £ **хс.

7. Шаг позиций выводов и выводных площадок приведен в таб­
лицах для микросхем конкретного типа корпуса.

П р и ме ч а н и е .  Для микросхем, поставляемых на экспорт, допускается при­
менить шаг потииий иыиодов 1.27; 2,54 им, при этом размеры микросхем 
D, Е, G£ . Qd (?i, е,, зависящие от шага, определяют по табл. 35—45, соответ­
ствующим СТ СЭВ 5761—81. и по формулам, приведенным в приложении 4.

8. Габаритные размеры деталей и сборочных единиц корпусов 
следует определять с таким расчетом, чтобы после сборки и герме­
тизации микросхемы ее габаритные размеры не превышали значе­
ний. приведенных в табл. 1 —45-

9. Каждому выводу присваивается номер его позиции. Пропус­
ки рядов и отдельных выводов не регламентированы, при этом но­
мер позиции вывода сохраняется.

10. Выводы в поперечном сечении должны быть круглой, квад­
ратной или прямоугольной формы.

1 1 . Выводы микросхем с повышенной мощностью рассеивания 
могут иметь:

для микросхем в корпусах 1-го н 2-го типов — диаметр описан­
ной окружности для выводов с прямоугольным поперечным сече­
нием до 1,3 мм и диаметр круглого поперечного сечения до 1.2 мм, 
при расстоянии между осями соседних в ряду выводов не менее 
чем 5,0 мм;

для микросхем в корпусах подтипа 32 — диаметр круглого по­
перечного сечения до 1.0 мм;

для микросхем в корпусах подтипов 41 и 42 — ширину рабочей 
части вывода до 1,25 и 2,5 мм при расстоянии между осями плос­
костей симметрии соседних в ряду выводов не менее чем 2,5 и 
5,0 мм соответственно и толщину вывода до 0.4 мм. По согласова­
нию с потребителем допускается толщина вывода до 0.7 мм.

12- Ключ микросхемы полностью или частично должен быть 
расположен в заштрихованной области, указанной на черт. 1 — 19, 
таким образом, чтобы после установки микросхем на плату можно 
было определить позицию первого вывода.

Заштрихованная область, указанная на черт. 1—4, 7—10, 16, 
17, 18, 19, условно показана со стороны плоскости основания.

13. Размеры, указанные в таблицах в скобках, в новых разра­
ботках деталей и сборочных единиц корпусов не применять, за ис­
ключением изделий, не предназначенных для автоматизированной 
сборки аппаратуры.

14. Конфигурация и размеры выводов микросхем в корпусах 
1, 2 И; 6-го типов в пределах размера Л| и jm ine установочной пло*



ГОСТ 17467—88 С 3

скости, а также выводов микросхем 1 и 3-го типов в пределах раз­
мера Ц  не регламентированы и не контролируются.

15. Размеры интегральных микросхем, применяемых для авто­
матизированной сборки аппаратуры, по требованию потребителей 
допускается уточнять, что указывают в договорах на поставку-

16. Р а з м е р ы  м и к р о с х е м  в к о р п у с а х  т и п а  1
16.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 11 должны соот­

ветствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.

/

вариант 2

вариант 1

Ф6
I'ф\лаю  iw

Черт. I
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Таблица F
мм

Обопивчсииеряамерв Мчи. Ном*и. Мам.

А, 0.51 3.50Ь 0.35(0.3) — 0.59
0  ь 0,30 ___ 0.55(0.6)
0 Ь' 0.40 — 0.65(0.7)

ft, — _ 1.50
С 0.20 — 0,36
е _  . 2.5
L 2.54 — 5.00(8,00)
La. Lo — — 0.70
Lt — — 0.50
2. 2,

"

2.25

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы ,  мм

типорлмерв я °мам. Вшкс. А-Ыа ас.

1105 3 9.5
ПОЗ 5 14,5
1101 7 19.6 20,0

1106 8 22,0 4.5
1102 9 24,5
1107 9 24.5 25.0
1104 1) 29,5 20,0
1108 18 47,0 25,0

П р и м е ч а н и е .  Корпуса типоразмеров 1)03 н 1105 по согласованию с 
потребителем допускаете» изготавливать с шагом между выводами 1,25 мм. 
при этом габаритный размер D определяют по формуле, приведенной и прило­
жении 4

16.2. Размеры микросхем в корпусах подтипа 12 должны соот­
ветствовать указанным на черт- 2 и в табл. 1 и 3.
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Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  Вывод заземления должен располагаться я узле коорди­
натной сетки с шагом 2,5 мм без регламентации места его нахождения.

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы ,  им

Шифр типо- D С. F Аразм ера Л м акс. 1мом, М»кс. Знаке.

1214 12 17,0
1215 14 19,5 7.0

1216 16 22,0 2,5 20,0

1222 18 24.5 7.0(7,5)
1217 -20 27,0 7.0
1223 18 24.5 7,5 12,0

1203 14 19,5 10,0 14.5 *т е
1205 16 22,0

19,5

7, Б

15.0
1221 18 24,5
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Продолжение табл. 3
Р а з м е р ы ,  мм

Ш«фр тнпо- 
разнгрл п Dклее. 1ПОМ. ЕМШ КС, “Smmcc .

1206 14 19.5 17.5 22,0

7.5

1209 20 27,0(29.5)

22,5 27,0
(29.5)

1210 28 37.0(39.5)
1220 36 47,0
1224 40 52.0(59.5)

1225 48 62,0(69,5)
1207 14 19,5 25.0 29.5

1212 40 52.0(59.5) 32,5 37.0

16.3. Размеры микросхем в корпусах подтипа 13 должны соот­
ветствовать у казанным на черт. 3 и в табл. 1 и 4.

\в
ви д  в

~”
Г Г ’ ИD *4-

H
il

l Г
С 0  0  -0 ■Ф-+- Гч.
В
А

0  0  0  
7 #  0  0

I ^ _Я__J *1

I  вариант 1

Черт. 3
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Шифр THSO- 
рл п "о "е пMjrc. Смакс. "Sum.

1304 56 8 7 22,0 19,5
7.5

1306 45 9 5 24,5
(29.5)

14,5
(19.5)

16.4. Размеры микросхем в корпусах подтипа 14 должны соот­
ветствовать указанным на черт. 4 и в табл. 1 и 5.

-= Вариант

Вид 5

о 7 У - B i  !

у  Т~~
+ ♦  У  -0--Ф- M l

If Nj

Черт. 4



в. 8 ГОСТ 17487—88

Т а б л и ц а  5
Р а з м е р ы ,  ми

Шифр типе.размера п "О пЕ °ишхс. БИ1Г.С. Д2и»кс.

1402 20 7 5 19,5 14,5

1408 20 6 6 17,0 ' 17,0

1403 26 8 7 22,0 19,5

1404 28 10 6 27,0 17,0 7.5

(29.5) (19,5)

1407 68 22 14 57,0 37,0

(59,5) (39.5)

П р и м е ч а н и е .  Типоразмер 1408 по согласованию с потребителем допус­
кается выполнять с размерами «=—*1,9 мм, 0 М4КС « £ м м , “-*15,8 мм, —
-4 ,4  мм. Z „ „ c. -Z „ ,il(C. -3 .5  мм.

16.5. Размеры микросхем в корпусах подтипа 15 должны соот­
ветствовать указанным на черт 5 и 6 н в табл. 6 и 7.
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Вид А

П р и м е ч а я !  я:
1. Допускается исполнение с нефориоваинымн выводами. 
2 Форма теплоотвода не регламентируется.
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Вариант 3 Вид А

Обозиачояне" 
- М  разм ера Мни. Комам. М аас.

0  f t '
С

0,7
0.3

- 1.34
0.6

Е — 5.0
F 1 .1 — - 1.7
и _ 0.7

0  р 3.6 4.25
<?> 4.0 6,0
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Т а б л и ц а  7
Р а з к с р ы ,  мм

Шифр тип©, размера П
А I 4. А • я. ь

макс. МНИ. мдкс. мин. макс. ЧИ*. М«С. ЧИН. макс.

1501 5 21,3 _ _ 15,0 15.8 5,9 6.9 0.8 1,20
1505 7 22.0 — 3.0 18,5 19.0 8,0 8,5 0,6 0,9
1504 9 17.0 _ — 11,9 12.4 _ _ 0.65 0,75
1502 11 22.5 — — — 19,5 5,9 6,9 0.6 МО

(24.1) (7,9)
1503 17 24.1 17,6 7,2 7,5 0,6 0.85

Продолжение табл. 7
Р а з м е р ы ,  мм

6. о t «■ л
Шифр I мой -||. щ.р. Л

МИН. макс. макс. комиг. ПОЧИН. МИН. макс.

1501 5 — — 10,5
(Ю.7)

1,7 3.9 - -
1505 7 0,9 1,0 15,7 1.7 — — —
1504 9 — — 24,4 2.5 5,0 — —
1502 11 - - 20,7 1.7 5,0 — —
1503 17 — — 31,5 1.7 4,5 4,7

Продолжение табл. 7
Р а з м е р ы ,  мм

* | & м N 9 Q Z

1 !
32

п мни. маке. МРИ. ионии. макс. МММ. макс. МИК. макс. макс.

1501 5 4,0 — — • — — 17,0 18,0 1.5 2,8 2,25

1505 7 8.0 10,0 — — — 15,4 17.4 2,8 3,4 2.75
1504 9 6.4 8.4 3,4 19,8 19,9 10,0 и .о 1,5 2,8 2,25

1502 11 3,5 8,6 — — - 17,0 18,0
(20,0)
20,0

1.1 2,8 2,25
1503 17 3.5 6.9

(7.25)
3,9 20,0 — — 1.1 1.5 2,15
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■ 17. Р а з м е р ы  м и к р о с х е м  в к о р п у с а х  т и п а  2
17.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 21 должны соот­

ветствовать указанным на черт. 7 и в табл. 8 и 9.

Плогкост»

Черт. 7
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Т а б л и ц а  8
мм

Обозначение pjjwrpa М ня. М акс.

Л, 0,51 1,80
V 2,03** 5,00»*
ь 0.35; 0 ,4 - 0,59; 0,55”
ь, 1,50
<£Ъ' 0,40 0,65**; 0,7
Ъ* —

с 0.20; 0.22** 0,34**; 0.38
£ * ” 2,54 5,00

— 0,70
Н 0; 5*** 15°
Z*‘ — 2.25

* Для изделий со значением А нс более 6.84 мм. *
** Для изделий, предназначенных для автоматизированной сборки.
*** В зависимосги от применения корпуса длину вывода L рекомендуется 

выбирать из следующих диапазонов: от 2.54 до 3,00 мм: от 2.9 до 3.4 мм; от 
3,2 до 3,9 мм; от 3.5 до 5.0 мм. Значения от 2,9 до 3.4 и от 3.2 до 3.9 мм пред­
почтительны для автоматизированной сборки аппаратуры.

** Для типоразмеров 2134. 2135, 2137. 2139 значения I  нс регламентиро- 
паны.

Т а б л и ц а  9
Р а з м е р ы ,  мм

Шифр тигл-
раямера ft °ш«Н* °маае- в м*ч* Ем*кс ■ *1M0N ■ 'ном • 4 » ikc .

2145 4 4,00 7,00
2141 6 6.50 9.50
2101 8 9.00 12,00
2146 10 11,50 14,50
2149 12 14.00 17.00
2102 14 16..50 19.50
210.1 16 19,00

( 18,6)
21.50

22,00
5.9 7.4 7,5 2.5 5.0;

5.84;
6.25*211)4 18 24.50

(21.00)
2140 20 24.00 27,00

(23.7)
2146 22 26,50 29.50
2142 24 29,00 32,00

' 21.50 28 34.00 37,00
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Продолжение табл. 9
Р а з м е р ы ,  мм

Шифр ТИПО- роыср» п пMilt#* 0и*ке- £м»«. еш>ч- *Ы»КС'

2106
2106

2107

2143
2108

2109
2144

14
16

18

20
22

24
28

16.50
19.00

(21.00)
24.00
26.50 

(26,10)
29.00
34.00

19.50 
22,00

24.50

27.00
29.50

32.00
37.00

7.9 9,9 10,0

2114 32 39,00 42,00 11.0 12,4 12,5
(38,00)

5.0;
5.84;

2115 14 16,50 19,50 6,25*
2116 16 19,00 22,00
2117 18 21,50 24,50
2120 24 29,0 32.0

(28.8)
2121 28 34,0ПО л\ 37,0

2122 32 39,0 42,0 12.8 14.9 15.0 2.5
2123 40 49,0 • 52,0

(48.5)
2124 42 51,5 54,5
2125 44 54,0 57,0
2126 48 59.0 62,0

(58,5)
2128 64 79,0 82,0

2127 14 16,5 19,5
2130 24 29,0 32,0 14.2 17.4 17,5
2132 32 39,0 42,0

2129 48 59,0 62,0 7,5
2131 50 61,5 64,5
2133 52 64,0 67,0 19,4 22,4 22,5
2136 64 79,0 82,0

2138
2147

30
64

36.5
79,0

39,5
82.0 23,8 27.4 27,5
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Продолжение табл. 9
Р а з м е р ы ,  мм

Ш"Вр TKIIO- рамера п °мии. DМ*К< . ЕИНН. ÛJKC, #|КОМ. Лмакс.

2134- 18 29.5 34,5 28,0 29,9 30,0

2135' 18 29,5 34.5 31,5 32,4 32,5
2.5 12,5

2137“ 20 34.5 37.5 34,5 37,5 37,5

2139* 32 48,0 52,0 44.5 47,4 47.5

* Применение типоразмеров и размеров в технически обоснованных случаях 
по согласованию с потребителем.

17.2. Размеры микросхем в корпусе подтипа 22 должны соответ­
ствовать указанным на черт. 8 и в табл. 8 и 10.
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П/НКнОип»
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Т а б л и ц а  10
Р а з м е р ы ,  мм

Шифр тяпо* 
р«>кср& А ®м«кс • рм»кс- 'иам- 'гнои- 'iron- 'зпом- *нисс-

2201
2202

14
16

19.5
22.0 7,6 2.5 5.0 10.0

2.5
5.0
6,25

2203
2204
2205

40
42
48

28.25 
29.50
33.25

22,5

1.25

20,0 25,0

2206
2207

42
48

29.5
33.25 17,5 15.0 20,0

2208
2209

62
64

42,0
43.25 25,0 22.5 27,5

2210 68 45.75 7.5

1 8 . Р а з м е р ы  м и к р о с х е м  в к о р п у с а х  т и п а  3
18.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 31 должны соот­

ветствовать указанным на черт. 9 и в табл. 11 и 12.

2 Зак М4
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П р и м е ч а н и е .  Нумерацию выводов, указанную в варианте 2. в новых 
разработках микросхем не применять.

I
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Таблица II
мм

Обозначение
размера Мет, Немки. Макс.

%Ь 0,41(0 ,3 )
5 .0 (5 ,84 )

0,51
9 ,4 (9 ,5 )0 0 9.0 —

0©1 8.0 — 8.5
ft 0,15 — 1,0
1 0.71(0 .7) — 0,86(0 ,9 )
к 0,74(0 ,7 ) — 1.14
L 12.5(6.5) — 14,5(21,0)
1 х — - — 0 ,5
La — *— 0.7

Т а б л и ц а  12
Р а з м е р ы ,  мм

Шифр шло» размера п •̂мии* •̂иакс’ •шш- '’ном-

3101 8 в 45° 45°
3102 10 4.2 4,7(5.0) 36° 36°
3103 12 30е 30°
3104 8 45° 45°
3105 10 6,1(6,0) 6,6 36° Э6°
3106 12 30е 30°
3107 12 4.2 4,7(5,0) Iff* 30°

' 3108 12
10

3109 . .. 10 б,1(6.0) 6.6 18° 36е

П р и м е ч а н и е .  В технически обоснованных случаях по согласованию с 
потребителем допускается применение -4 **«*«• —10,0 мм.

18.2. Размеры микросхем в корпусе подтипа 32 должны соответ­
ствовать указанным на черт. 10 и в табл. 13 н 14

2*
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П р и м е ч а н и е .  Нумерацию выаодов, указанную в варианте I, в новых 
разработках нс применять.

Т а б л и ц а  13
им

Обоаначеиае pajuep* Мин. Ноинн. Мике.

0 а 12.5 _
06 0.7 1.0
F 1.3 _ 3.2
L 3.2 — 9.2
L, — 2.0
и _ — 1.5
-V — 30,0 —
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Т а б л и и а 14
Р а з м е р ы ,  мм

Ш !<(}$> ГйПО- 
рвзмер» It ^iMtKC. l̂MBKC. 'Чиже. fl

UC it.

3201 8 16.5 15.0 45"
3202 10 40.0 27,0 36°
3203 8 22.86 7,5 45"3204 10 (27.0) 36s

19. Р а з м е р ы  м и к р о с х е м  в к о р п у с а х  т и п а  4 
19.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 41 должны соответ­

ствовать указанным на черт. 11 и в табл. 15 и 16.

Черт. 11
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Т а б л и ц а  15
мм

Обэзн-чешк
p a iu t p J Мян. H oxi.it. М »кс.

Ь 0.25; 0,31 0.54 ; 0.45
С 0,07 ; 0,11 — 0.20(0,30)
Le ; I'D Q+4.0

(Q+3.0)
L . — _ 0.7
г, г, 1,0

Примечания:
1. Для микросхем, помещенных в тару-спутник, {-Смаке- ••4,0 мм. При атом 

значение смещения плоскостей симметрии выводов устанавливается в техничес­
ких требованиях, предъявляемых на тару спутник,

2. Для типоразмеров 4105, 4ИЗ, 4115, 4124, 4158, 4117. 4160. 4161, 4165. 
4177, 4176 4183 значение г»,«с. >1,00 мм.

3. Размеры 0,31, 0,45, 0,11 мм являются предпочтительными для автома­
тизированной сборки.

4. Для микросхем в корпусах с шагом 0,625 мм 8И,„ . =  0Д5 мм; 6Мм..*= 
0.23 мм.

5. Для подтипа 42 допускается значения г  и Т| вычислять по формуле 
2 —2,—т, -«*, где л , e l ,  2, 3, 4, 5. 6 с соответствующим увеличением размеров 
D и Е; Н0 и Нв  .

6. Размер Q указывают в стандартах или технических условиях на мик­
росхемы в корпусах конкретных конструктивных исполнений.

Т а б л и ц а  16
Р а з м е р ы ,  мм

С
8* я
•*5* я
3 1

л °м»кс. 'ной. ^мни. f 4»KC. С£я»*«- "дики. Л Смаке. 'Чикс.

4101 6 3.8 4,2
(4.5)

4102 8 5.0 5.40
(5.75)

3.6 4.0 5.0 15,0 25.0
4121 10 6.3 6.7 1.25 (И.О) 2.5

(7.0)
4152 12 7,1 7.7

(8.25)

•
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Продолжение табл. 16
Р а з м е р ы ,  мм

§
Ь- Л

f f
п ^миг. о м«кс. 'пом. Яипи. Ем»кс °£м*кс. НЕч* кс. А чакс.

з а

4103 8 5,0 5,4
(S.75)

2.54104 10 6,3 6,7
(7.00)

4107 12 7.5 8,25

4106 И 9.2
(8.8)

10.00 6.0
(5.1)

6,5
(6.7)

7,5
(7.7)

15,5
(13.5)

26,5
(30.6)

4106 16 9.2 10,00
(10,75)

4157 20 11.8 12,5
(13.25)

4156 24 14,1 14,8
(15.75)

4158 14 10.3 11,0
1,25

4108 16 9.2 10,0
(10.75) •

4112 16 ч .о 12,0

4159 18 9.2 10,0

4116 18 11.0 12,0 9.1
(8.85)

9.6
(Ю.О)

10,6
(П.2)

21,5
(17.2)

30.2
(31.6)

5.0

4109 20 П .8 12,5
(13.25)

4160 22 14,1
(13.3)

14,8

4114 24 14,1 14.8
(15.75)
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Продолжение табл. 16
Р а з ы с р ы, мы

вс
t „

l !
3  о.

Л *HOV. ^мин 0 £макс. "ешш и. Ям»«<. АЫ»К(.

4115

4124

4161 

4153

4117

4110

4162

14

16

18

20

22

24

28

9,2

11.0 

И .8 

11,8

14.1

14.1

17,3

10,0
(14.5)
12,0

12.5

13,0
(13,25)
14.8

14.8 
(19.0)

18,25

1,25

ПИ 12,0 13,0

24,0
(19,75)

35,0
(40,0)

5.0

4118 24 15,0 15,75 11.8
(П.4)

12,2 13,2
(13.7)

4163

4119

4120

4122

4164

4123

24

28

32

40

42

48

15.0 

17,5

20.0

25.0

26.0 

29,7

15.75 •

18,25
(18,30)
20.75

25.75 

27,00

30.75

12,1
(И,6)

12,75
(13,00) 13,75

4125

4126

28

32

17,5

20,0

18,25

20,75
12.8 13,5 14,5 25,5

(21.0)
36,5

(38.5)
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Продолжение табл. 16
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•\ Продолжение табл. 16
Р а з м е р ы ,  мм _____



ГОСТ 17467-88 S. 27

192. Размеры микросхем в корпусе подтипа 42 должны соответ­
ствовать указанным на черт. 12 и в табл. 15 и 17.

Черт. 12



Р
аз

м
ер

ы
, 

мм
С. 28 ГОСТ 17487-88



ГОСТ 17467-88 С. 29

19.3, Размеры микросхем в корпусе подтипа 43 должны соот­
ветствовать указанным на черт. 13 и в табл. 18 и 19.

Т а б л и ц а  18
мк

Обоэяшенгеpmv«pa Мин. Мокли. М»».с.

л , _ 0,30
а } __ о.з __
ь (0,25)0,35 — 0,50
с• 0.15 — 0,32
е — 1,25 —
в Т КГ

• В зависимости от применения корпуса толщину вывода с рекомендуется 
выбирать из следующих диапазонов: от 0,15 до 0,25 ми, от 0,23 до 0,32 мм.
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19.4. Размеры микросхем в корпусе подтипа 44 должны соот- 
ветствовать указанным на черт. 14 н в табл. 20 и 21.

Обогвачеяис
разм ера Мии. Минин. М »кс.

^1 0.06 0,30
А» — 0.3 __
Ь 0.35 — 0.50
с 0,13 — 0.25
е — 1.0 —>
La 2,1 — 2.9
Lf 1.2 — 1.9

— — 2.1
в 2 ° V
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Т а б л и ц а  21

Р а з м е р ы ,  мм
л А» О

ш «*>
твпорязме-

р»
п " о ПЕ МИН. МЯкС. мин. мякс. мм**. т и с .

4401 44 11 11 2 .1 2 .6 2 .0 2 .4 13 .8 14.2
4402 64 19 13 1 .7 5 2 .5 1 .7 2 .2 19 .8 2 0 ,2

Р а з м е р ы ,  мм Продолжение табл. 2/

Шифр
типораз­

мера
п

F ----------Ъ ---------- ---------- Ъ -------------

МИН. И1КС. МНИ. МЛ КС. мая. млкс.

4401
4402

44
64

1 3 .8
1 4 ,0

1 4 ,2
1 4 ,4

18,00
2 4 ,2

2 0 ,0
2 6 .0

1 8 ,0
1 8 ,2

2 0 ,0
2 0 ,2W U  а* I

19.5. Размеры микросхем в корпусе подтипа 45 должны соот­
ветствовать указанным на черт. 15 и в табл. 22 и 23 или 24 и 25.

вид А

Черт. 15
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Т а б л и ц а  22
мм

Обозначение
размера Мни. Начли. Макс.

А 3,2 3.7
А , 0.1 — 0.5
А а 2,3 2.8
А , — 0 ,3 —

b 0,30 0.55
Ьх 0.66 _ 0.81
с 0.15 ___ 0.30
6 — 1,25 —

ft, 1,00 — —

b 1.0 ‘  1,2

Т а б л и ц а  23
Р а з м е р ы ,  мм

Шифр
типо­

размера
П "о "£

О Е а. б

ыкм. макс. МНЯ. макс. и омни. номин.

4501 16 4 4 7,7 7,9 7.7 7 .9 7.2 7.2
4502 18 5 4 10,7 10,9 7.1 7,3 10,0 6 ,5
4503 18 5 4 12,3 12.5 7.2 7 .4 11.6 6 .5
4504 20 5 5 8 .9 9,1 8 ,9 9,1 8.13 8.13
4505 22 7 4 12,3 12.5 7,2 7.4 П .6 6.5
4500 24 6 6 9,5 9,7 9,5 9,7 9,1 9.1
4507 28 9 5 13,9 14.1 8,8 9.0 13,3 8,2
4508 28 7 7 11,4 11,6 11.4 11,6 10.67 10.67
4509 32 9 7 13.9 14,1 11,3 11,5 13 3 Ю.7

Продолжение табл. 23
Р а з м е р ы ,  мм

Ши**,
типо­

размера
Л

" ,5 ----------^ ---------- 0 / «

мин. маис. МНЯ. макс. МНЯ. махе. махе. маке.

4501 16 8.5 8.8 8 .5 8.8 2 ,0 з . о 2.15 2,15
4502 18 11.6 11.9 8,0 8,3 2,0 5,0 3,8 1.9
4503 18 13,3 13.6 8.1 8.4 2.0 5.0 3 .8 1.9
4504 20 9.7 10,0 9.7 10,0 2 ,5 3,5 2,15 2,15
4505 22 13,3 13,6 8 .1 8,4 2.0 5.0 2.5 1.9
4506 24 10.1 10.4 10.1 10.4 3 .0 4 ,0 2,15 2,15
4507 28 14,9 15,2 9,8 10,1 2 .0 5.0 2.0 2.0
4508 28 12,2 12.5 12,2 12.5 4 .2 5.2 2,15 2,15
4509 32 14,9 15,2 9,8 10,1 2 ,0 5 .0 2 .0 2,0
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Т а б л и ц е  24

MW

Обозначение
разм ера Мин. Ном ЕМ. М акс.

o . t 0 . 5
А , 3 .1 — 3 . 9
Л, — 0 . 3
ь 0 ,3 0 — 0 . 5 5

0 .6 6 _ 0 .8 1
с 0 .1 5 — 0 . 2 5
« — 1 .2 5 —
LP 1 .0 0 — 1 ,2 0  •

1 ,0 0 — —
« .  *1 — 2 .1 5

Р а з м е р ы ,  мм Т а б л и ц а  25

шме,.
тмпо-

р**мс-
Г*

А О Е

МИН. махе.
п по пв мни. маис. мим. маке. '|ИОМ *2иои

4510
4511
4512
4513
4514

4.1 4,6
16
20
24
28
44

4
5
6 
7 

11

4
5
6-
7

К

7.7
8 ,9
9 .5  

U .4
16.5

7 .9
9.1
9.7 

И .6
16.7

7 .7
8 ,9
9 .5

11.4
16.5

7,9
9.1
9 .7  

11.6
16.7

7,20
8.13
9.60

10,67
15,75

7,20
8.13
9,60

10,67
15,75

4515
451G
4517
4518
4519
4520

4.1 5.1

52
63
84

100
124
156

13
17
21
25
31
39

F

13
17
21
25
31
39

а а м е

19.0
24.1
29.2
34.3 
41.9 
51,8

р и .

19.2
24.3
29.4
34.5 
42.1 
52,3

м

19.0
24.1
29.2
34.3 
41.9 
51.8

л

19.2
24.3
29.4
34.5 
42.1 
52.3

родоля

18.29
23,37
28.5 
33,53 
41.15
51.05

'сние п

18.29
23,37
28.5 
33,53 
41.15
51.05

1бл. 25
) С /

тиоо-paguepa п МЕИ. такс. VII н. ткс. МНЕ. макс.

4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520

16
20
24
28
44
52
68
84

100
124
156

8 .5  
9,7 

10 .1 
12.2 
17.4 
19.9
25.0
30.1
35.2 
42,8 
52,58

8.8
10,0
Ю.4
12,5
17,7
20,2
25.3
30.4
35.5 
43,1 
53,59

8,5 
9.7 

Ю.I 
12,2 
17,4 
19,9
25.0
30.1
35.2 
42,8 
52,58

8.8
10,0
10.4
12.5 
17.7 
20.2
25.3
30.4
35.5 
43.1 
53,59

2.0
2,5
3.0
4.2
9.2

12.0
16.9
21.9
21.9
21.9 
29.2

3.0 
3.5
4.0 
5,2 

10,2
13.0
17.9
22.9
28.0 
35.6 
42,8
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20. Р а з м е р ы  м и к р о с х е м  в к о р п у с а х  т и п а  5
20.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 51 должны соответ- 

ствовать указанным на черт. 16 и в табл. 26 и 27 или 28 и 29.

Ч е р т , 16
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Т а б л и ц а  26

мм

06v'*UH4«SHt
p l i u tp i М«и. Номии. M*ne.

0 .5 6 _ 0 .7 1
ь] 0 .2 5 — 0,71
ч _ 1 .25 —
L t l .14 — 1 ,4
L 3 0 .4 — 1.6

Т а б л и ц а  27
Р а з м е р ы ,  мя

Шифр
In. по. р»зис- 

Р«
п "о "я АМАМ Лиане °ции DM1K г Е У нм. Л м и с .

5101 16 4 4 1 ,7 2.5 8,30 8.75 8.30 8,75
5102 20 5 5 1,7 2.5 9.55 10,00 9,55 10.00
510:1 24 6 6 1,7 2.5 10,80 11,25 10.80 11.25
5104 28 7 7 1,7 2,5 11.00 11.50 11,00 11,50
5105 40 10 10 1,7 2.5 12,00 12,50 12,00 12.50
5106 44 11 11 1.7 2.5 15,95 16,55 15.95 16,55
5107 52 13 13 * 2,1 3.0 18,45 19,05 18.45 19,05
5108 64 16 16 2.1 3.0 22,20 22,80 22.20 22.80
5109 68 17 17 2.1 з . о 23.45 24,05 23.45 24,05
5110 64 21 21 ’ 2.1 3.0 28,35 29,15 28,35 29,15
5111 ИХ) 25 25 2.1 3.0 33.35 34.15 33.35 3 4 .1 5
5112 124 31 31 2.1 3.0 40.75 41,75 • 40,75 41,75
5113 156 39 39 2.1 3.0 50.75 51.75 50.75 51.75

Т а б л и ц а  28
мм

Обздиачечие
ps-JMcpt Мин. Номии. Макс.

А _ 2.90
Ь 0,20 — 0,40
Ь, 0,49 ___ 0,59
ь3 0.25 0.59
е — 1.0
е 0.07 — 0,20  (0 .30)
/•Г. D 2,50 ___ —

1-0 ___ ___ 0,70
L1 
Ц

(0 ,6 0 ); 0,80 
0.40

— 1.20
1.65

L* 0.49 ___ 1.80
Go £чи«с+1.0С* Яшке+ 1 .0

П р и м е ч а н и е .  Для исполнения по варианту I размер А допускается 
увеличивать до З.б мм.
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Т а б л и ц а  29
Р а з м е р ы ,  мм

Шифр тыпо- 
размера

п "о П £

D Е " с

ИИ!!. макс. ИИ*. макс. ИНК. макс, ИНН. макс.

5114 10 5 0 6.3 6 .8 6 .3 6.8 12,8 15,2
5115 16 4 4 5,72 6,22 5,72 6.22 — __ —
5116 16 5 3 6.3 6.8 6.3 6.8 12,8 15,2 12.8 15.2
5117 16 6 2 7,6 8 ,2 7.2 7,8 14,2 16.6 13,8 16 ,2
5118 16 0 8 12,1 12,6 8.1 8.5 18,4 20,9 — —
5119 20 5 5 8,13 8,63 8,13 8,63 — — .  .
5120 20 7 3 9,20 9,70 9.20 9.70 15,7 18.10 15,7 18.1
5121 24 6 С 8,65 9,15 8.65 9,15 —
5122 24 8 4 9.00 9,50 7.40 7.90 15,90 17,9 13,9 16.3
5123 24 12 0 11.75 12,35 I I . 75 12,35 — 18,35 20,75
5124 26 13 0 12,75 13,35 11,75 12,35 — _ 18,35 20,75
5125 26 7 7 8.65 9,15 8.65 9,15 — __
5126 32 7 9 9,2 9.7 9 .2 9,7 15,7 18,1 15.7 18,1
5127 32 8 8 10.4 10,92 10,4 10,92 — __
5128 36 9 9 9,92 10,42 9.92 10,42 11,9 14,45 11.9 14,45
5129 40 10 10 11.7 12,49 11.7 12.49 — __ ’ — _
5130 42 9 12 П .7 12,49 U .7 12,49 18.4 20.9 18.4 20.9
5131 42 10 11 13,6 14.2 13,0 14.2 20.2 22,6 20.2 22,6
5132 46 13 10 12,1 12,9 12.1 12.9 18,9 21.4 18,9 21.4
5133 48 12 12 13.92 14,52 13,92 !4 .52 20,52 22,9 20,52 22,9
5134 64 16 16 18,0 18,62 18,0 18.G2 24.62 27.00 24.62 27,0
5135 68 18 16 18,0 18,62 18,0 18,62 24,62 27.0 24,62 27,0
5136 84 21 21 23.16 23,76 23,16 23,76 29.16 32,0 29.16 32,0

20.2. Размеры микросхем в корпусе подтипа 52 должны соот­
ветствовать указанным на черт. 17 и в табл. 30 и 31.
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|i?  Рид В

Обозначение • ;«1мсра Мня. Помни. Mine.

А 2,90
ft. 0,70 — 1.00
ft) 0.70 — 1,00
е _ 0.625 _
/-1 1,30 — 2,00
Ь 1,00 2,00

П р и м е ч а н и е .  В технически обоснованных случаях допускается увели­
чение размера А до 3,00 мм.
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I ll-фр ПИЮ- п D D Е Еразмера МИН. макс. МНИ. маке.

5201 20 8.40 8.80 11,70 12,50
5202 52 16.90 17,60 11,70 12,50

21. Р а з м е р ы  м и к р о с х е м  в к о р п у с а х  т и п а  б 
21.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 61 должны соот­

ветствовать указанным на черт. 18 и в табл. 32 и 33.
Во put7~т

Черт. 18

П р и м е ч а н и е .  Форма выводных площадок не регламентирована.
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Обозначениеразмера Мин. Ноикя. Манг.

А, 0.20 _ 1,0
0  ь 0,30 — 0,56
0  bt 0,80 — 1.8

е — 2.5 —

L . - — 5.7
г. г, 2.25

П р и м е ч а н и е .  Допускается увеличение значения г  и 2i кратко шагу 
выводов с соответствующим увеличением размеров 0 „ ,кс. и £ „ „ с.

Т а б л и ц а  33
Р а з м е р ы ,  мм

Шифр шло- размера я "0 "е °-.кт. ^макс. Амакс.

C10I 20 5 4 13.5 11.5
6102 25 5 5 13.5 13,5 4.56103 36 6 6 16,0 16,0
6104 49 7 7 18,5 18,5

6105 64 8 8 22,0 22,0
6106 81 9 9 24,5 24,5
6107 100 10 10 27,0 27,0
6108 121 11 11 29,5 29,5
6109 144 12 12 32,0 32,0 ' 5,5
6110 169 13 13 34.5 34,5
6111 196 14 14 37,0 37,0
6112 225 15 15 39,5 39.5
6113 256 16 • 16 42.0 42,0
6114 324 18 18 47,0 47,0
6115 400 20 20 52.0 52,0

21.2. Размеры микросхем в корпусе подтипа 62 должны соот­
ветствовать указанным на черт. 19 и в табл. 32 н 34-
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Т а б л и ц а  34
Р а з м е р ы ,  мм

Шифр
типорииер* п " о аЕ ОММ КС. Сн«ис. Амакс. У

6221 64 10 10 27,0 27,0
6222 72 11 11 29.5 29,5
6223 60 12 12 32,0 32,0 4.5 2
6224 63 13 13 34,5 34,5
6225 95

1
14 14 37,0 37,0
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Продолжение табл. 34

Шифр
тппоразм«ра П nD пЕ D МКС. F.макс. Л ике. У

6231 96 11 11 29,5 29,5
6232 108 12 12 32,0 32,0
6233 120 13 13 34.5 34,5 5.5 3
6234 132 14 14 37,0 37,0
6235 144 15 15 39.5 39.5
6236 156 16 16 42,5 42,5

6241 128 12 12 32,0 32,0
6242 144 13 13 34,5 34,5
62-13 160 14 14 37,0 37,0
6244 176 15 15 39,5 39.5 7,5 4
6245 192 16 16 42,0 42,0
6246 208 17 17 44.5 44.5
6247 224 18 18 47,0 47,0

6251 220 16 16 42,0 42,0
6252 260 18 18 47,5 47,5
6253 300 20 20 52,0 52,0 7 .5 5
6254 340 22 22 57,0 57,0
6255 380 24 24 62.0 62,0

6261 288 18 18 49,5 49,5
6262 33G 20 20 52,0 52,0
6263 384 22 22 57.0 57.0 7 .5 6
6264 432 24 24 62,0 62,0
6265 480 26 26 67,0 67,0

22. Р а з м е р ы  м и к р о с х е м  с о о т в е т с т в у ю щ и е  т р е ­
б о в а н и я м  С Т  С Э В  5 7 6  1 — 8 1.

22.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 21 должны соот­
ветствовать указанным на черт. 20 и в табл. 35 и 36.
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Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  35

Обозначение размера Маи. Номнк. Маас.

А 5 ,10 ; 5.84
л ■ 0.51 —

Ь 0,35 — 0 ,59 ; 0,65
0 Ь ' 0,40 — 0,60

с 0,20 — 0.36
е — 2,54 —,

L 2,54 — 5,00
Lo — — 0.70
в 0“ — . 15*
г — 1.27; 2,54
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Т а б л и ц а  36

• 2 =  1.27 мм
22.2. Размеры микросхем в корпусе подтипа 22 должны соот­

ветствовать указанным на черт. 21 и в табл- 35 и 37.
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Ijl ф IjLiti ljl ф

Черт. 21
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Шифр
тииора.»у*ра л D

М1КС ^И»К<\ еио*». '|ИС* еЬ ю и *Змом Е  м»кс

2201
2202

14
16

20,32
22.66 7,62 2.54 5,08 10.16 2,54 5.1 11.3

22.3. Размеры микросхем в корпусе подтипа 31 должны соот­
ветствовать указанным на черт. 22, 23, 24 и в табл. 38 и 39.

Черт. 22
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Т а б л и ц а  38

O flo sm itB iie  p«> vtp« Мин Номии. М *нс.

0.407
8,64
8.0
0.15
0.71(0.7)
0.74
12.5(12,7)

5,08
0.51
9.4(9.51)
8.5
1.0
0,863(0,9)
1.14

0.Г
0.7

П р и м е ч а н и е  Диаметр облуженных выводов 0  Ьг должен быть не бо­
лее 0.53 мм.
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Шифр га н с р а з м е р а п
'Ь и о к * ® к о м .

з ю 1 8 4 .7 (5 .0 ) 45“ 45*

3104 •9 45° 45Л
3108 12 6 . 6 15* 30*
3109 10 18“ 36’

22.4. Размеры микросхем в корпусе подтипа 41 должны соот­
ветствовать указанным на черт. 25 н в табл- 40 и 41.

Черт. 25

Т а б л и в »  40
мм

Обозначение размера М л . М»«с.

Ь 0.26 0,54
е 0.07 0,20
L, 3.00 —
Lo — 0.7
г — 1.27
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Шифр
типоуалусра л Dмаас. '■ом. °Еиж*е. Н Е  мни ^ Е  макс. Амакс.

4104 10 7,62
4105 14 И .6» 1.27 7.7 13.72 19.81 2.3
4156 24 16.51

22.5. Размеры микросхем в корпусе подтипа 43 должны соот 
яетствовать указанным на черт. 26 и в табл. 42 и 43 или 44 и 45.

М М .fr I I
*' А 1 Ijj

тЬ -Х  -w it
Черт. 26

Т а б л и ц а  42
мм

06o3imt' hiii> pnvcpj Мин. Химии. >Uv. с.

А _ 2,00
А, 0,10 — —

Ь 0,25 — 0.48
с 0,15 — 0,25 •
е — 1.27 ---

0.26 — —
Z — 1,27
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Т а б л и ц а  4$
Ра з ме р ы,  мм

Шифр ninopa.uirpa п Омакс. °Е или. ®£мак<. ^  Е mm. Л  с.L макс

4301 4 3.81
4302 6 5.08
4303 8 6.35
4304 10 7.62 4.0 5.2 5.7 6.7
« О б Г2 8,89
4306 И 10.16
4307 16 11.43

Т а б л и ц а  44
мм

Обоынеичс р м м ер » Ми и. Помня. Мане.

А __ 2.65
А , 0.10 --. —
Ь 0.36 __ 0.49
С 0.23 — 0,32
е 1.27 —
/,р 0.30 — —
г — — 0.76

Т а б л и ц а  45
Р а з м е р ы ,  мм

Ш ифр
тнпораамор» а Dйене. ®£м»кс. НЕ юн. "йм ,не.

4309 10 6 .6
4310 14 9,14
4311
4312

16
20

10,41
12.95 9.25 10,0 10.65

4313 24 15.49
4314 28 18.03



•С. 52 ГОСТ 17467-8»

ПРИЛОЖ ЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ  И БУКВЕННЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫ Е В СТАНДАРТЕ

I Термины н определения
Тело корпуса — часть корпуса без выводов.
I [ознция вывода — одно из нескольких равноотстоящих друг от друга место­

положений выводов на выходе ил тела корпуса, расположенных по окружности 
«ли в ряду, ксторсс может быть занято или не занято выводом. Каждая пози­
ция вывода обозначается порядковым номером.

Ряд'Ъозиций выводов—геометрическое место равноотстоящих друг от друга 
позиций выводов, расположенных на прямой.

Окружность расположения позиций выводов — геометрическое место равно­
отстоящих друг от друга позиций выводов, расположенных по окружности.

Ша: позиций выводов — расстояние между номинальным положением осей 
(плоскостей симметрии) позиций выводов.

Установочная плоскость — плоскость, на которую устанавливается интегра­
льная микросхема.

Плоскость основания — плоскость, проходящая через нижнюю точку тела
корпуса параллельно установочной плоскости. Любые элементы, обеспечивающие 
зазор, не учитывают.

Ключ — конструктивная особенность, которая определяет позицию вывода

2, Буквенные обозначения
А — расстояние от установочной плоскости до верхней точки микросхемы; 
А, — расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания 

микросхемы;
А} — расстояние от плоскости основания до верхней точки микросхемы; 
А3 -  расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей 

вывод на длине, пригодной для монтажа.
0 а  — диаметр окружности расположения осей позиций выводов;
Ь — ширина вывода по длине L, /.0 , LЕ ;
fei — ширина части вывода, расположенной выше установочной плоскости; 
б}-, б) — ширина выводной площадки;
06? — диаметр выводной площадки;
Ь< — ширина заостренной части вывода;
0 6  - -  диаметр вывода по длице
0 6 ' — диаметр окружности, описанной вокруг прямоугольного поперечно­

го сечения вывода по длине L; 
е — толщина вывода;
D — длина микросхемы (без учета выводов),
0 0  — диаметр микросхемы;
0£>i — диаметр крышки;
Е — ширина микросхемы (без учета выводов); 
г — шаг позиции выводов;
*1, г*. ел — расстояние между рядами выводов;
F — толщина теплоотвода;
0 о  — длина зоны, которая включает действительную длину микросхемы 

без учета выводов вместе с отклонениями в ее конфигурации, а также неконгро-



ГОСТ 174в7~88 С. 53

днруемую часть параллельных основанию выводов, расположенных но .длине 
корпуса;

Gf — ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхе­
мы без учета выводов вместе с отклонениями в се конфигурации, а также не­
контролируемую часть параллельных основанию вызодов. расположенных по 
ширине корпуса;

Н о — общая длина микросхемы;
Н Е — общая ширина микросхемы;
А — высота или глубина выступа;
; — ширина выступа;
0 )  — диаметр выступа; 
k — длина выступа; 
к| — размер фаски;
К — размер крепежного отверстия;
Lp ; L, La . l.E — длина вывода, пригодная для монтажа;
L, — длина вывода, не пригодная для монтажа;
Lз, L, — длина выводной площадки,
L„ — длина проекции вывода, в пределах которой проводится контроль 

позиционных допусков осей выводов;
L А — длина отформованного вывода;
L(J — длина вывода, в пределах которой производится контроль позицион­

ных допусков плоскостей симметрии выводов;
А1 — размер паза или крепежного отверстия;
МЕ — значение размера между внешними сторонами выводов, когдз они 

полностью вошли в отверстия печатной платы;
jV — расстояние между центрами окружностей пазов или крепежных отвер­

стий;
л — общее число возможных позиций выводов (действительное количество 

нывидов может быть меньше);
па  — общее число возможных позиций выводов в направлении размера О; 
л £ — общее число возможных позиций выводов в направления размера Е\ 
0 р  —- размер крепежного отверстия;
<? — расстояние от установочной плоскости до центра крепежного отверстия; 
Q — расстояние ог установочной плоское™ до нижней поверхности выво­

дов в месте их выхода из корпуса;
Qi — расстояние от верхней поверхности корпуса до верхней поверхности 

выводов в месте их вывода из корпуса;
<?;• — расстояние от нижней плоскости элемента отводящего тепло, до номи­

нального расположении плоскости симметрии ближайшего ряда выводов;
«I, и~ — размер фланца корпуса или теплоотвода;
У — число рядов позиций выводов, располагаемых по периметру от перифе­

рии к центру корпуса.
г, 2, — свес корпуса. Расстояние от края тела корпуса до номинального по­

ложении крайнего вывода:
а — угол между ключом и осью позиции 1-го вывода;
0 — угод между номинальным положением осей позиций выводов, располо­

женных по окружности;
0  — угол отгиба вывода.



С. 54 ГОСТ 17467-88

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
Обязательное

ТИПЫ  И ПОДТИПЫ  КОРПУСОВ МИКРОСХЕМ 
И ИХ УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ

Т а б л и ц а  46

Тип Подтип
ФурМ! ИрОМЩМВ
т*Я» корпус» и*
ПЛОТНОСТЬ Of по­

мани

Расположение проекции выходов (выводоы* пло­щадок) ыв плос­кость огиокын»

Располовиним* части кино- доя, пригодных для монтажа 
(«ОФМЮС вПОИвДвЯ) отмо- <птем«о ПЛОСКОСТИ ОСИО- naimu корпуса

i«ь«•г
йьа»X
О "х *

11 Перпендикулярное, в 
один ряд

1

12 В пределах
ПП/I^VIIIIU толп

Перпендикулярное, в 
два ряда 2

1 13 Прямо­
угольная

корпуса Перпендикулярное, и 
три и более рядов 3

14 Перпендикулярное, по 
контуру прямоугольника 4

15
В пределах 

проекции тела 
корпуса до 
ifctp МОНКИ

Перпендикулярное, в 
один ряд или в огфор- 
мояанном виде, в два 
ряда

5.6

21
Прямо­

угольная
За предела­

ми проекции 
тела корпуса

Перпендикулярное, в 
два ряда

7

2
22

Перпендикулярное, в 
четыре ряда в шахмат­
ном порядке

8

з
31 Круглая Ь пределах

1 100KMIIH тмя
Перпендикулярное по

одной окружности
9

32 Овальная корпуса 10

41

За предела­
ми проекции 
тела корпуса

Параллельное, по 
двум противоположным 
сторонам

11

4 42 Прямо­
угольная Параллельное, по 

четырем сторонам 12

43
1 !араллельиое. отфор­

мованные по двум про­
тивоположным сторонам

13
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Продолжение табл. 46

Тип Подтип
Форм? проелUИИ 
теля корпусы ИЯ 
плоскость осио- пения

Рдсполояепне •сроекции виподо» (нынодиил пло­
щадок) и* РЛОС-
КОГТЬ ОСИОМЯИИЯ

Расположение 'lucre емно- доп, пригодны* дли монтяжг| вояодиих площадок) от*п- е«тельни плоскости осио- 
влияя корпуса

\  

& 5

44
За предела-

Параллельное, от­
формованные по четы­
рем сторонам

14

4
45

Прямо­
угольная

ми проекции 
тела корпуса Параллельное, от­

формованные под кор­
пус по чегырем сторо­
нам

15

5
51

Прямо­
угольная

В пределах 
проекции те-

Перпендикулярное, 
для бохояых выводных 
площадок но четырем 
сторонам; в плоскости 
основания, для нижних 
выводных площадох

16

52
ла корпус» Перпендикулярное, 

для боковых площадок 
по двум сторонам

17

61 Перпендикулярное, в 
четыре и более рядов 18

б
62

Квадратная В пределах 
проекции те­
ла корпуса

Перпендикулярное, 
в два и более рядов со 
стороны крышки кор­
пуса

19

П р и м е ч а н и е .  При равенстве размеров D и Е допускается круглая форма 
тела корпуса.

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПУСОВ

1. Условное обозначение корпуса микросхемы при записи в конструкторской 
документации должно состоять из: слова «корпус», шифра типоразмера микро­
схемы, включающего подтип корпуса и двузначное число, обозначающее поряд­
ковый номер типоразмера, цифрового индекса, определяющего действительное 
количество выводов (выводных площадок), порядкового регистрационного номе­
ра в обозначения настоящего стандарта.

Прим ер у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
Корпус 2101.8—5 ГОСТ 17467—88

2. Для микросхем, поставляемых па экспорт, в условном обозначении кор­
пуса вместо порядкового регистрационного номера вводится буквенное обозначе­
ние в соответствии с латинским алфавитом,

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я :
Корпус 2101.8-Е ГОСТ 14767—88

П р и м е ч а н и е .  Условные обозначения корпусов, присвоенные до 01.01.89, 
остаются неизменными. Соответствие их типоразмерам настоящего стандарта 
приведено в приложении 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Справочное

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ МИКРОСХЕМ

Т а б л и ц а  48

Полни ООоэвачсине формула для определении р>>иери»

11

?макс \ ? 1накс 

Лдиисс

е—0.25
(л - |)«->>2*Йпе
2̂ 1м*кс
ет ^, где Л. >=6.8

’м-1С- »|«1МС -0.25

. ®Ы»ИС (“5" -1 )* + 2*м.м
12 <Чоом

где « Г#—1,2,3,4.6,9,11

£иис #1+Ь,аик
е тАг, где т ^ —2,3,4,6,8

13, 14

гм»кс'. ?1M«»C
Риме
Енине
^ММС

е- 0.25
(л0 - |) е + 2 г И„ с
(л£— 1)е+2д|ц„ е 
е «  v  где mAt -2 .3

21

*И1кС
®«ис

Ецы<
Л»4КС

е—0,25
(<1#-1)*+2*мкс 
е mfx. где mt> —3,4,5,6, 
7,9,10,12.13,15.19 

0,1
е тА , где тА -  2,3.5
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Продолжение табл. 48

Подтио О бедяа<каие Формула да»  определено:» |M«icpO!>

г ш » с 2е*— 0 , 2 5

О мане ( Л 2 - 1 ) # + 2 г ^ к с

е  т {,1 ,  г д е  2 ,1 2 ,1 6 ,1 8
2 2

^и » к с е т Е ,  г д е  т в  « 2 , 3 , 4 , 1 4 , 1 8 , 2 0

г  ,  г д е  т А  —  2 ; 2 , 5 ; 3

*и»*с <•- 0 ,2 5

О мане ( п 2  - 1 ) е 4  2 гм »кс

С £м ак с * m fi ,  г д е  т 0  - 4 , 6 , 7 , 9 , 1 1 ,

1 2 .1 6 .2 8
41

^*1НС ° С м » к с - 1

^ м а к е е  т А  ,  г д е  т А  — 2 , 4 , 6

М еи и ж С К т к е + Ч ' 0

^ Е м а к с « в ™ +  ю . о

*4IYC е  т г ,  г д е  / и , — 1 . 2 , 3 . 4 , 5 , 6

О м ане '~ 0 + 2 ? 4 * kc

с 0 О м а а е -Н  .0

« О  мин G d h *  ис+ Ч . О

4 2 ^  D u i  ке » в « « + ю . о

Омане е ( п £ -  *1)4*2Д |ияне

^С м **с £ м а и « + 1 .0

^ £ и и м < ? * « « + И .О

^ £ м * к е Wf  .v im + l 0 -°

П р и м е ч а н и е .  тл  , т ^, т£ , m,|t т,j  , mz— козффидиеты кратности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Соответствие габаритно- присоединительных размеров микросхем в корпусах, 
условные обозначения которым присвоено до 1.01.89, типоразмерам 

по ГОСТ 17467

Т а б л и ц а  49-

Условное обозначе­
ние хирзуся. при- 

сеоеенк* хо 1 01.49
(Лея регистрацией- 

ио«о номере)

Шифр '.иччфеачера 
по ГОСТ 17447—

Условное обэмиче- 
нк* корпуса, при­
стигшее»* до 1.01.89
|без регистрацион­

ного номере)

Шифр гипиреэкере 
по ГОСТ 17147—

109.7 1101 2106.24 2120
111.12 1 2 1 6 212 32 2114
111.14 1215 218.30 2138
115.9 1109 238.12 2202
118.16 1222 238.16 2103
124.16 1222 238.18 2101
151.14 1203 239 24 2120
151.15 1203 2102.14 2102
151.20 1402 2103 16 2103
153.14 1206 2101 I2 2103
153.15 1206 2101 18 2104
157 29 1210 2107 18 2107
153.40 1304 2108.22 2108
155.15 1207 2109-16 2109
100.40 1212 2115.14 2115
1101.7 1101 2118.20 2118
1102.8 1106 2120.24 2120
1102.9 1102 2121.28 2121
1103 5 1103 2121.29 2121
1105.3 1105 2123.40 2123
1220 36 1220 2124.42 2124
1221.18 1221 2126.48 2126
1501.5 1501 2127.14 2127
1502.11 1502 2130 24 2130
1503.17 1503 213664 2136
201.8 2103 213818 2138
201 9 2102 2140.20 2140
201.12 2103 2142.24 2142
201 14 2102 244.48 2205
201 16 2103 2203 40 2203
201 А. 16 2106 2204.42 2204
206.14 2127 2205 48 2205
209.18 2129 2206.42 2206
209.24 2130 2207 48 2207
210А.22 2108 301.8 3101
2106.16 2I0G .301.12 3103
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Продолжение табл. 49

У е л м а о с  обозначе­
ние кореуса . при- 

еяоеняое д о  1.Ф1Л  
<6ез регистр»цвин- 

ного номер»)

Ш ифр типоразмер» 
ПО ГОСТ (7407

Условное обозиаче- 
ими корпуса, при 

саоевиос до  1 01.89 
«5еа ренте грацион­

ного номера)

Ш ифр тн н орааИ ф * 
по lO C T  174157—

302.4 ЗЮ4 4122.40 4122
302.8 3104 4131.24 4176
311.8 3203 4134.40 4167
311.10 3204 4134 48 4134
3101.8 3101 4135.64 4135
3103.12 3103 4137.34 4137
401 14 4105 4138.42 4138
402.16 4112 4151.42 4151
405.24 4110 415142 4180
405.28 4119 4153 20 4153
41134 4137 402.16 4108
413.48 4181 И 02.8 5114
421.48 4142 Н02.14 5116
425.64 4146 Н02.16 5116
427.6 4115 Н04.16 5117
427.8 4115 Н06.24 5122
427.18 4161 1108.24 5124
461.5 4180 Н08.24 5123
4101.6 4101 1109.18 5120
41036 4103 Н 09.28 5126
4105.14 4105 1113.40 5129
4106.16 4106 Н14.42 5130
4109.20 4109 Н 15.42 5132
4112.16 4108 Н 16.48 5133
4112.16 4112 Н18.64 5134
4114.24 4114 1118.64 5135
4116.8 4116 Н23.16 5118
4117.22 4117 Н21.24 5201
4117.22 • 4100 Н22.50 5202
4118.24 4118
4119 28 4119

П р и м е ч а н и е .  Нумерация выводов микросхем в корпусах, выпущенных 
до 1.01.89 не регламентируются.
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